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(57) Abstract: The invention relates to a process for manufacturing a standard chip-card module (1) comprising metallized contacts
(P1-Po6) defining a graphic design comprising visible parts formed from lines, segments or dots, a first portion (2A, 12A) of which passes
right through the thickness of the metallized contacts (P1-P6) and a second portion (2B, 12B) of which is formed only superficially on
the upper external surface of the metallized contacts (P1-P6), characterized in that said second portion (2A, 12A) is produced in the
continuity of the first portion, to form said graphic design. The invention also relates to the obtained module.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un module (1) standard de carte a puce présentant des contacts métallisés
(P1-P6) définissant un mod¢le graphique comprenant des portions visibles formées de lignes, segments ou points, dont une premicre
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Déclarations en vertu de la régle 4.17 :

— relative a la qualité d'inventeur (régle 4.17(iv))
Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

partie (2A, 12A) franchit complétement les contacts métallisés (P1-P6) sur leur épaisseur et dont une seconde partie (2B, 12B) est
formée que superficiellement sur la surface externe supérieure des contacts métallisés (P1-P6), caractérisé en ce que ladite seconde partie
(2A, 12A) est réalisée dans la continuité de la premiere partie, pour former ledit modéle graphique. L'invention concerne également
le module obtenu.



